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Kleben und Fixieren

Verkleben von Stator mit Gehäuse 
DELO-ML DB135
 � Sehr hohe Schlagzähigkeit
 � Sehr gute Medienbeständigkeit  

(z. B. gegen Öl, Benzin, Diesel)
 � Temperatureinsatzbereich üblicherweise 

bis +180 °C
 � Spannungsausgleichend: Hochfestes 

Verkleben von Metallen mit unterschied-
lichen Ausdehnungskoeffizienten 

 � Umgehende Anfangsfestigkeit durch 
 Lichtfixierung; anaerobe Aushärtung   
von Klebstoff in Schattenzonen

Verklebung eines Stators 
aus Stahl mit einem 
 Aluminiumgehäuse 
(© ebm-papst)

Verkleben von Magneten mit Stator 
DELO MONOPOX 
(diverse Strukturklebstoffe)
 � Sehr gute Medienbeständigkeit 
 � Sehr hohe Temperaturfestigkeit
 � Hohe statische / dynamische Belastbarkeit 

auch bei hohen Temperaturen
 � Ideal für die Verklebung von Metallen, 

temperaturbeständigen Kunststoffen, 
Ferrit und Keramik

 � Wird z. B. für vom DLR (Deutsches 
 Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.) 
 gefertigte Motoren eingesetzt

Verklebte Magnete  
auf  einem Stator bei 
Welt raummotoren  
( © DLR) für die inter-
nationale Raum station 
ISS ( © NASA)

Verkleben von Rotor auf Welle

Kleben von Magneten in Statorgehäuse

DELO-ML DB133
 � Hohe Schlagzähigkeit
 � Sehr gute Medienbeständigkeit
 � Spannungsausgleichend mit 130 % 

Reißdehnung 
 � Ideal für flächige Verklebungen
 � Umgehende Anfangsfestigkeit durch 

 Lichtfixierung; anaerobe Aushärtung    
von Klebstoff in Schattenzonen

DELO MONOPOX HT2860
 � Hohe Temperaturfestigkeit
 � Spaltüberbrückend
 � Sehr gute Medienbeständigkeit   

(z. B. gegen Öl, Benzin, Bremsflüssigkeit)
 � Temperatureinsatzbereich üblicherweise 

bis +220 °C
 � Hohe statische / dynamische Belastbarkeit

Kleben von Magneten   
in das Statorgehäuse  
eines Elektromotors

Hochfestes Verkleben 
eines Rotorpakets auf 
einer Welle

acrylat
Meth- O2

U VU V

Viskosität
 Pa·s1,2

Epoxy
1K-

 
 

@ 150 °C
40 min

viskos
hoch-

acrylat
Meth- O2

U VU V

Viskosität
 Pa·s0,7

Epoxy
1K-

 
 

@ 150 °C
40 min

Viskosität
 Pa·s110
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Spulendrahtfixierung 
DELO PHOTOBOND 4497
� Trockene Oberfläche
� Sehr gut spannungsausgleichend

mit 200 % Reißdehnung
� Funktionalität: Zusätzlicher mecha-

nischer Schutz z. B. bei Vibration
oder nachfolgendem Umspritzen

Fixierung von Ferriten in Spulen
DELO MONOPOX GE2710
� Sehr gutes Fließverhalten: Klebstoff

 kapilliert durch die Windungen
� Ausgezeichnete Haftung auf

lackiertem Spulendraht und Ferrit
� Prozesssicherheit: Zuverlässige

Fixierung zur Weiterverarbeitung
während des  Assembly-Prozesses

� Auch für Vergussanwendungen geeignet

Spulendrahtfixierung an 
Spulenträgern (Klebstoff 
hier zur Verdeutlichung  
 der Auftragungsfläche 
magenta eingefärbt)

Fixierung von Ferriten 
in Spulen
Oben: Kurz nach dem 
 Auftragen ist der 
 Klebstoff noch sichtbar
Unten: Der Klebstoff  
kapilliert durch  die  
Windungen

Fixierung von Ferriten und Spulenkörpern
DELO-DUOPOX FR898
� Hochfester Konstruktionsklebstoff
� Sehr gute Medienbeständigkeit
� Qualität: Gute Festigkeit der Baugruppe 

bei mechanischer Beanspruchung
� Funktionalität: Reduzieren mechanischer 

Schwingungen und Geräuschentwicklung
� Universeller Einsatz
� Einfache Verarbeitung aus

Doppelkammerkartuschen
� UL 94 V-0, E467212 (Yellow Card)

Fixierung von Ferriten 
und Spulenkörpern

Acrylat
1K- U VU V

15 s Viskosität
 Pa·s30

Epoxy
1K-

 
 

@ 130 °C
30 min

Viskosität
 Pa·s8

Epoxy
2K- A

+
B

 
handfest

4,5 h
Viskosität

 Pa·s90

Fixieren einer Diode 
DELO-CA 2153
� Gutes Spaltfüllvermögen bis 0,2 mm
� Beschleunigte Aushärtung in Verbindung

mit Aktivator DELO-QUICK 2002
� Universell einsetzbar im Bereich Gummi-,

Kunststoff- und Metall-Verklebungen
� Gute Haftung auf der vernickelten

Oberfläche
� Fertigungssicherheit: Gleichbleibende

Viskosität ermöglicht konstante
Produktionsparameter

Schnelle Fixierung einer 
 Diode im Gehäuse eines 
optischen Wandlers 

acrylat
Cyan-

handfest

15 s
Viskosität

 Pa·s2
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Kleben und Fixieren

Vibrationsschutz bei Leiterplatten
DELO-PUR 9694
� Standfest
� Hohe statische / dynamische Belastbarkeit
� Funktionalität: Optimale 

Schwingungsdämpfung
� Universeller Einsatz
� Einfache Verarbeitung aus

Doppelkammerkartuschen

Vibrationsschutz von 
 gelöteten elektronischen 
Bauteilen, z. B. Konden-
satoren

Sicherung von Lötkontakten 
DELO KATIOBOND 45952
� Hohe Korrosionsbeständigkeit
� Optimale Lösung: Voraktivierung ermög-

licht die Verklebung undurchstrahlbarer
Fügeteile

� Fertigungssicherheit: Auftragskontrolle
durch fluoreszierenden Klebstoff

� Erhöhte Lebensdauer: Sicherer Schutz
gegen Entlöten und Erschütterungen

Sicherung von 
 Löt kontakten bei 
 elektronischen Bauteilen 
wie CSP oder QFP

Fixierung von SMD-Bauteilen
DELO MONOPOX EG2596
� Geringe Ausgasung
� Hohe Korrosionsbeständigkeit
� Verarbeitung mit Standardanlagen:

Jetten,  Dispensen aus Kartusche,
Siebdruck

� Für Hochgeschwindigkeitsprozesse
 geeignet (> 30.000 Dots / h)

Fixierung von SMD- 
Bauteilen, insbesondere 
von Melfs oder Glas-  
SMD-Bauteilen

Verkleben von Spulen
DELO MONOPOX SJ2981
� Standfest
� Temperatureinsatzbereich

üblicherweise bis +200 °C
� Gute Festigkeiten auf kaschierter

 Kupferfolie sowie Aramidfolie
� Hohe Stabilität und Festigkeit auch

bei hohen magnetischen Kräften

Verkleben von Spulen 
 für Hochstrom trans-
formatoren 
Oben: Klebstoff 
 zwischen den einzelnen 
Kupfer wicklungen und 
der Folie
Unten: Befestigung des 
Spulenkörpers auf der 
 Aluminium-Kühlplatte

Epoxy
1K-

 
 

@ 180 °C
40 min

Viskosität
pastös

urethan
2K-Poly- A

+
B

handfest

2 h
Viskosität
pastös

Epoxy
1K- U VU V

22 s Viskosität
 Pa·s6,3

Epoxy
1K-

 
 

@ 130 °C
20 min

Viskosität
pastös
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PBT-Deckel- und Gehäuseverklebung 
DELO MONOPOX GE2710
 � Gute Medienbeständigkeit  

(z. B. gegen Öl, Benzin)
 � Sehr gute Vibrationsbeständigkeit
 � Sehr hohe Temperatur- und  

Temperaturwechselbeständigkeit
 � Universell für verschiedene Kunststoffe 

einsetzbar (z. B. ABS, PA, PBT)

Deckel- / Gehäuse-
verklebung bei einer Kfz- 
Elektroniksteuereinheit

Verkleben von Kleinstlautsprechern
DELO PHOTOBOND UB4086
 � Temperatureinsatzbereich bis +150 °C
 � Hohe Temperaturfestigkeit
 � Hohe Flexibilität und Schlagzähigkeit
 � Fertigungssicherheit: Auftragskontrolle 

durch fluoreszierenden Klebstoff
 � Qualität: Mit DELO PHOTOBOND  

verklebte Lautsprecher zeichnen sich 
durch beste akustische Qualität aus

Verkleben von  
Kleinstlautsprecher- 
Komponenten für  
Mobiltelefone

Verkleben von Automobilkameras
DELO DUALBOND AD345, OB786
 � Gute Beständigkeit gegen Temperatur, 

Klimawechsel, Feuchtigkeit und im Salz-
sprühtest

 � Fertigungskapazität: Kurze Taktzeiten 
durch Lichtfixierung in < 1 s 

 � Optimierter Prozessablauf: Warmhärtung 
bei nur +80 °C  ermöglicht den Einsatz   
bei temperatur empfindlichen Werkstoffen 
und sichert den Erhalt der justierten Optik

 � Prozesssicherheit: Gleichbleibender, 
 geringer Schrumpf liefert hohen Ertrag

Verkleben von 
 Automobil kamera-  
modulen für   
kamerabasierte  
Fahrer assistenzsysteme 
(Klebstoff magenta 
 dargestellt)

Epoxy
1K-

 
 

@ 130 °C
30 min

Viskosität
 Pa·s8

Viskosität
 Pa·s70

Acrylat
1K- U VU V

6 s Viskosität
 Pa·s110

DELO PHOTOBOND LA4880
 � Aushärtung auf Knopfdruck  

(„Curing on demand“)
 � Voraktivierter Klebstoff härtet ohne 

 weitere Belichtung durch Feuchtigkeit 
bei Raumtemperatur aus

 � Trockene Oberfläche
 � Hochflexibel, weich
 � Guter Schälwiderstand
 � Anfangsfestigkeit nach 1 – 2 Minuten
 � Endfestigkeit nach 72 h

Die Display-Rahmen -
verklebung ist eine  
Kleb anwendung im 
 Center Information Display

Einkleben von Displays

Epoxy
mod. 1K- U VU V

Viskosität

Pa·s30 / 27

U VU V

Polymer
1K-
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Kleben und Fixieren

Verkleben von LED-Reflektoren / -Linsen
DELO KATIOBOND OB642
 � Optisch klar, hohe Vergilbungsstabilität 
 � Hohe Temperaturfestigkeit
 � Geringe Ausgasung
 � Geeignet für Reflow-Prozesse
 � Hohe Zuverlässigkeit: z. B. für den Ein-

satz bei Scheinwerfern, Blitzlichtlinsen 
und Durchlicht-Anwendungen

Verklebte Linsen auf 
LEDs

Die-Attach
DELO MONOPOX DA255
 � Hohe Temperaturbeständigkeit bis  

zu +260 °C
 � Sekundenschnelle Aushärtung mit 

 Thermode (z. B. 6 s @ +180 °C)
 � Spannungsarme Aushärtung
 � Optimierte Produkte für verschiedene 

Chipgrößen verfügbar

Links: Leadframe
Mitte: Dosierter Klebstoff
Rechts: Platzierter Chip

Flip-Chip-Kontaktierung
DELO MONOPOX AC268
 � Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
 � Hohe Ionenreinheit,  

hohe Korrosions beständigkeit
 � Sekundenschnelle Aushärtung  

mit  Thermode (z. B. 6 s @ +180 °C)
 � Universeller Einsatz (z. B. PET,  

Papier, FR4, PI, Cu, Al, Ag, Au)
 � Anisotrop nicht leitfähige 

 Produktvarianten verfügbar

DELO MONOPOX GE6585 (Dam), 
GE6525 (Fill), 
DELO DUALBOND OB787,
DELO KATIOBOND DI6049
 � Sehr gute Medienbeständigkeit   

(z. B. gegen aggressive Drucktinten)
 � Spannungsminimierung durch niedrigen 

CTE und Aushärtung ab +80 °C
 � Hohe Klebgenauigkeit durch Lichtfixierung
 � Kleine Füllstoffe möglich
 � Viskosität einstellbar

Verguss flexible 
 Leiterplatte

Verklebung Düsenplatte, 
Assembly

(Klebstoff magenta 
 dargestellt)

Smart Label – 
Flip-Chip-Kontaktierung

Verkleben von Tintenstrahl-Druckköpfen

Epoxy
1K- U VU V

6 s Viskosität
 Pa·s10

Epoxy
1K-

 
 

@ 150 °C
2 min

Viskosität
 Pa·s33

Epoxy
1K-

 
 

@ 180 °C
6 s

Viskosität
 Pa·s32

Epoxy
1K- U VU V
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Vergießen und Beschichten

Dam & Fill Chipverguss
DELO KATIOBOND DF698 (Dam), 4670 (Fill)
 � Hohe Fertigungskapazität: Verguss von 

bis zu 40.000 Modulen / h (Glob-Top; 
Dam & Fill: 20.000) 

 � Dam & Fill-Klebstoffe bilden eine  
chemisch homogene Einheit

 � Funktionalität: Hohe Ionenreinheit und 
Festigkeit sorgt für Funktion des Chips 
über die gesamte Lebensdauer

 � Qualität: Gleichmäßige Dosierergebnisse 
auch bei Mehrfachdosierköpfen 

Dam & Fill  
Smart-Card-Module
Der umlaufende,  
hoch viskose Dam 
schließt den 
 niedrigviskosen Fill ein

Blickdichter Dam & Fill Chipverguss
DELO DAM&FILL
 � Fertigungskapazität: Kurze Taktzeiten 

durch sehr schnelle Aushärtung
 � Absolut blickdicht auch in dünnen  

Schichten; sehr hohe mechanische 
Schutzwirkung  Schutz des Chips  
vor unbefugten Blicken, Chipentnahme 
und Kopieren

Schwarzer Dam & Fill-  
Chipverguss – absolut 
blickdicht auch in 
 dünnen Schichten

Chip-on-Board-Verguss auf Leiterplatte
DELO MONOPOX GE785 (Dam), GE725 (Fill)
 � Sehr gute Medienbeständigkeit   

(z. B. gegen Diesel, Öl, Fett)
 � Temperatureinsatzbereich von   

– 65 °C bis +180 °C  
(Modifikationen bis +250 °C möglich)

 � Beständigkeit im bleifreien Lötprozess
 � Universelle Haftung auf Standard-

substraten (z. B. FR4, PA, PPS)
 � Variable Aushärtungsparameter:  

Schnelle Aushärtung oder niedrige 
 Aushärtungstemperatur möglich

Chip-on-Board-Verguss 
( © RAFI Eltec GmbH)

Epoxy
1K- U VU V

20 s Viskosität

Pa·s180 / 4,8

Epoxy
1K-

Dam Fill

Epoxy
1K-

 
 

@ 150 °C
20 min

Viskosität

Pa·s135 / 6,5

Verguss von Platinen in Sensorköpfen
DELO-ML DB136
 � Niedrigviskos für gutes Einfließen  

in den Sensorkopf
 � Temperatureinsatzbereich üblicherweise 

von – 60 °C bis +180 °C
 � Spannungsausgleichend
 � Umgehende Anfangsfestigkeit (nach 5 s) 

durch Lichtfixierung; anaerobe Aushär-
tung von Klebstoff in Schattenzonen

 � Fertigungssicherheit: Auftragskontrolle 
durch fluoreszierenden Klebstoff

Verguss einer Platine  
in  einem Kupfer- 
Sensorkopf bei 
 Temperatursensoren

acrylat
Meth- O2

U VU V

Viskosität
 Pa·s1,2
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Vergießen und Beschichten

Abdichten von Elektronikgehäusen
DELO-GUM CR3010
� Neutral vernetzend
� Hohe Flexibilität von – 50 °C bis +180 °C
� Spannungsausgleichend
� Geringe Wasseraufnahme
� Hohe Korrosionsbeständigkeit
� Sehr gut geeignet für den Einsatz

in der Mikroelektronik

Fixierung / Abdichtung 
einer Platine in einem 
Gehäuse (© viaSonic)

Verguss von elektronischen Anschlüssen
DELO KATIOBOND 4552
� Hohe Glasübergangstemperatur Tg

� Gutes Fließverhalten
� Fertigungskapazität: Kurze Taktzeiten

durch sekundenschnelle Aushärtung
� Geeignet für starre Verklebungen und

Abdichtungen

Verguss und 
 Versiegelung von 
 Lötanschlusskontakten 
in der Kavität an 
Anzeige instrumenten

DELO DUALBOND GE4910
� Sehr gutes Fließ- / Benetzungsverhalten
� Sichere Schattenhärtung
� Spannungsausgleichend
� Hohe Flexibilität auch bei niedrigen

Temperaturen (bis – 40 °C)
� Sehr gute Metall- und Kunststoffhaftung
� Fertigungskapazität: Kurze Taktzeiten

durch sekundenschnelle Aushärtung
� Erhöhte Lebensdauer: Beständig gegen

feuchte Wärme und Schockbelastung

DELO-PUR 9691
� Zähelastisch
� Fließfähig, für kleine Vergüsse geeignet
� Temperatureinsatzbereich üblicherweise 

von – 40 °C bis +125 °C
� Hohe statische / dynamische Belastbarkeit
� Einfache Verarbeitung aus

Doppelkammerkartuschen

Abdichten von 
 Schaltern, z. B. für die 
Automobil industrie

Platinenverguss  
bei  einem Scheiben-
feuchtigkeitssensor

Platinenverguss bei Sensoren

Abdichten von Mikroschaltern

Silikon
1K-

/ 24 h
2 mm

Viskosität
 Pa·s17

Acrylat
mod. 1K- U VU V

Viskosität
 Pa·s2

urethan
2K-Poly- A

+
B

 
handfest

1,5 h
Viskosität

 Pa·s80

Epoxy
1K- U VU V

15 s Viskosität
 Pa·s1,2
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Sensorverguss
Verschiedene DELO-DUOPOX DB
� Schnelle Anfangsfestigkeit durch

Licht fixierung (10 – 60 s)
� Niedrigviskos für gutes Umfließen der

elektronischen Baugruppen
� Geringer Schrumpf
� Alterungsbeständig, dauerhaft flexibel
� Spannungsausgleichend
� Universeller Einsatz im Maschinenbau,

Elektrotechnik und Elektronik

Verguss von verschie-
denen Sensoren und 
 Abdichten von Pins 
(Klebstoff magenta 
 dargestellt)

Korrosionsschutz von Lötkontakten 
DELO KATIOBOND KB554
� Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
� Hohe Korrosionsbeständigkeit
� Fertigungssicherheit: Auftragskontrolle

durch fluoreszierenden Klebstoff
� Erhöhte Einsatzsicherheit und

Lebensdauer: Sehr gute Benetzung
der Löt kontakte

Verguss von Schaltungsträgern
DELO-DUOPOX CR8021
� Gutes Fließverhalten
� Geringer Schrumpf
� Alterungsstabil, dauerhaft flexibel
� Geringe Wasseraufnahme
� Hohe Kriechstrom- und 

Durchschlagfestigkeit
� Universeller Einsatz in Maschinenbau, 

Elektrotechnik und Elektronik
� Einfache Verarbeitung aus

Doppelkammerkartuschen

Korrosionsschutz von 
 Lötkontakten, z. B. an 
 Leiterplatten

Verguss von 
 elektronischen 
 Schaltungsträgern

Elektronikverguss im Sicherheitssensor
DELO-DUOPOX CR8014 
� Niedrigviskos für gutes Umfließen

der elektronischen Baugruppen
� Temperatureinsatzbereich üblicherweise

von – 40 °C bis +140 °C
� Spannungsausgleichend
� Alterungsstabil, dauerhaft flexibel
� Blasenfreier Verguss durch niedrige

Viskosität
� Für große Vergussvolumen geeignet

Verguss der Elektronik in 
 einem Sicherheitssensor
Oben: Vergossen
Unten: Unvergossen

A
+
B viskos

niedrig-

Epoxy
1K- U VU V

24 s Viskosität
 Pa·s1,5

Epoxy
2K- A

+
B

 
handfest

5,5 h
Viskosität

 Pa·s21

Epoxy
2K- A

+
B

handfest

8 h
Viskosität

 Pa·s1

Epoxy
mod. 2K
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DELO-Klebstoffe für 
die Elektronik im Überblick

DELO  PHOTOBOND DELO KATIOBOND DELO DUALBOND DELO-ML DELO MONOPOX DELO-DUOPOX DELO-PUR DELO-GUM DELO-CA

Basis
Acrylat
1K-

  Polymer
1K-

Epoxy
1K-

Epoxy
mod. 1K-

  Acrylat
mod. 1K-

acrylat
Meth-

Epoxy
1K-

Epoxy
2K-

urethan
2K-Poly-

Silikon
1K-

acrylat
Cyan-

Aushärtung U VU V

8 s   
U VU V

UV-härtend,  
lichthärtend, 
voraktivierbar. 
Spezielle Produkt-
varianten sind dual-
härtend: lichthärtend 
und feuchtigkeits-
härtend

U VU V

9 s

UV-härtend,
UV- / lichthärtend,
voraktivierbar 

U VU V

  
U VU V

 
Dualhärtend:
lichthärtend und  
produktabhängig  
warm- bzw. 
feuchtigkeits härtend

O2 min
2 – 4

  O2
U VU V

Anaerob härtend, 
z. B. in 2 – 4 min 
 (beschleunigte Aus-
härtung durch Aktivator 
DELO-QUICK).
Spezielle Produkt-
varianten sind dual-
härtend: anaerob und 
licht- bzw. UV-härtend

Warmhärtend,  
produktabhängig im 
Bereich von +60 bis 
+180 °C

A
+
B

 
handfest

5,5 h
  

A
+
B

Bei  Raumtemperatur 
nach dem Vermischen 
von Harz und Härter,
z. B. handfest nach 5,5 h
(Produkte mit Fixier-
zeiten von 15 min bis   
8 h verfügbar). Spezi-
elle Produkt varianten 
sind lichthärtend (Licht-
härtung in 10 s – 60 s)

A
+
B

 
handfest

1,5 h

Bei  Raumtemperatur 
nach dem Vermischen 
von Harz und Härter,
z. B. handfest nach 
1,5 h
(Produkte mit Fixier-
zeiten von 30 min bis   
7 h verfügbar)

/ 24 h
2 mm

Unter Luftfeuchtigkeit 
bei Raumtemperatur,
z. B. 2 mm / 24 h 

 handfest

30 s

Durch Luftfeuchtigkeit 
bei Raumtemperatur,
z. B. handfest nach 30 s
 (beschleunigte Aus-
härtung durch Aktivator 
DELO-QUICK 2002)

Anwendungsfelder 	� Automotive
	� Mobile Phone
	� Displays
	� Optoelektronik
	� Smart Label
	� Leiterplatte

	� Automotive
	� Mobile Phone
	� Displays
	� Optoelektronik
	� Organische  
Elektronik
	� Smart Card
	� Leiterplatte

	� Automotive
	� Mobile Phone
	� Displays
	� Optoelektronik
	� Photovoltaik
	� Leiterplatte

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Magnetverklebungen

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Magnetverklebungen
	� Smart Label
	� Smart Card
	� Leiterplatte
	� Microelectronic 
 Packaging
	� Verguss

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Geräte- und 
 Anlagenbau
	� Leiterplatte
	� Verguss

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Geräte- und 
 Anlagenbau
	� Leiterplatte
	� Verguss

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Geräte- und 
 Anlagenbau
	� Leiterplatte
	� Verguss

	� Automotive
	� Geräte- und 
 Anlagenbau
	� Leiterplatte

Besondere  
Eigenschaften *

	� Extrem schnelle 
 Aushärtung
	� Hoher  
Spannungsausgleich
	� Hoher 
 Schälwiderstand
	� Hohe optische  
Klarheit und  
UV-Beständigkeit
	� Universell gute  
Haftung
	� Verkleben undurch-
strahlbarer Bauteile 
mit Voraktivierung

	� Hohe thermische   
und Medien-
beständigkeit
	� Ausgasungsarm
	� Optisch klar und  
vergilbungsstabil 
auch bei hohen  
Temperaturen
	� Hohe Ionenreinheit
	� Geringes  
Korrosions potential
	� Hohe Barriere wirkung 
gegen Wasser
	� Verkleben undurch-
strahlbarer Bauteile 
mit Voraktivierung

	� Zweiter Härtungs-
mechanismus zur  
sicheren Härtung  
in Schattenzonen
	� Warm härtung  
nach  Lichtfixierung 
 produktabhängig 
 zwingend erforderlich

	� Anaerob und  
lichthärtende,  
einkomponentige 
Klebstoffe
	� Exzellente  
Metallhaftung
	� Gute Haftung auch 
auf bestimmten 
Kunststoffen
	� Spannungs - 
aus gleichend  
und schlagzäh

	� Hohe thermische und 
Medien beständigkeit
	� Hohe Festigkeiten 
auch bei höheren 
Temperaturen
	� Gute Haftung auf 
vielen Metallen und 
Kunststoffen
	� Große Eigenschafts-
vielfalt (z. B. hoher  
Tg, kleiner CTE, 
Niedrigtemperatur-
härtung ab +60 °C)

	� Hohe thermische und 
Medien beständigkeit
	� Hohe Scherfestigkeit 
auf Metallen und 
 bestimmten Kunst-
stoffen
	� Z. T. sehr guter 
 Schälwiderstand und 
Haftung auf glatten 
Oberflächen 
	� Produkte mit  
unterschiedlichen 
Aushärtungs-
geschwindigkeiten 
verfügbar

	� Hohe Festigkeiten bei 
guter Elastizität
	� Hoher 
 Schälwiderstand
	� Produkte mit  
unterschiedlichen 
Aushärtungs-
geschwindigkeiten 
verfügbar

	� Dauerhafte  Flexibilität
	� Sehr gut 
 alterungsstabil
	� Sehr hoher  
Temperatur-
einsatzbereich

	� Speziell zur  
schnellen Fixierung 
von Bauteilen
	� Universelle Haftung 
auf Metallen,  
Keramik, vielen 
Kunststoffen und 
Elastomeren

*  Die Stärken zeigen an, in welchen Gebieten die Produktgruppen besonders leistungsfähig sind. 
Je nach Produkt können diese Stärken jedoch unterschiedlich ausgeprägt sein.

Zufriedene Kunden
AAC - American Audio Components Ltd., ABM Greiffen-
berger Antriebstechnik GmbH, Amphenol-Tuchel 
 Electronics GmbH, Barun Electronics Co., Ltd., BSH 
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, ContiTemic 
 microelectronic GmbH, Daimler AG, DLR Deutsche  
Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, ebm-papst 
GmbH & Co. KG, Festo KG, Goertek Electronics Co., 

Ltd., Honeywell AG, Huawei Technologies Co., Ltd., 
 Infineon Technologies AG, Knowles Electronics  
Austria GmbH, Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Preh 
GmbH, Robert Bosch GmbH, Siemens AG A&D MC, 
TRW Airbag Systems GmbH, Tyco Electronics AMP 
GmbH, ZF  Electronics GmbH, Zollner Elektronik AG,  
und viele mehr…
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DELO  PHOTOBOND DELO KATIOBOND DELO DUALBOND DELO-ML DELO MONOPOX DELO-DUOPOX DELO-PUR DELO-GUM DELO-CA

Basis
Acrylat
1K-

  Polymer
1K-

Epoxy
1K-

Epoxy
mod. 1K-

  Acrylat
mod. 1K-

acrylat
Meth-

Epoxy
1K-

Epoxy
2K-

urethan
2K-Poly-

Silikon
1K-

acrylat
Cyan-

Aushärtung U VU V

8 s   
U VU V

UV-härtend,  
lichthärtend, 
voraktivierbar. 
Spezielle Produkt-
varianten sind dual-
härtend: lichthärtend 
und feuchtigkeits-
härtend

U VU V

9 s

UV-härtend,
UV- / lichthärtend,
voraktivierbar 

U VU V

  
U VU V

 
Dualhärtend:
lichthärtend und  
produktabhängig  
warm- bzw. 
feuchtigkeits härtend

O2 min
2 – 4

  O2
U VU V

Anaerob härtend, 
z. B. in 2 – 4 min 
 (beschleunigte Aus-
härtung durch Aktivator 
DELO-QUICK).
Spezielle Produkt-
varianten sind dual-
härtend: anaerob und 
licht- bzw. UV-härtend

Warmhärtend,  
produktabhängig im 
Bereich von +60 bis 
+180 °C

A
+
B

 
handfest

5,5 h
  

A
+
B

Bei  Raumtemperatur 
nach dem Vermischen 
von Harz und Härter,
z. B. handfest nach 5,5 h
(Produkte mit Fixier-
zeiten von 15 min bis   
8 h verfügbar). Spezi-
elle Produkt varianten 
sind lichthärtend (Licht-
härtung in 10 s – 60 s)

A
+
B

 
handfest

1,5 h

Bei  Raumtemperatur 
nach dem Vermischen 
von Harz und Härter,
z. B. handfest nach 
1,5 h
(Produkte mit Fixier-
zeiten von 30 min bis   
7 h verfügbar)

/ 24 h
2 mm

Unter Luftfeuchtigkeit 
bei Raumtemperatur,
z. B. 2 mm / 24 h 

 handfest

30 s

Durch Luftfeuchtigkeit 
bei Raumtemperatur,
z. B. handfest nach 30 s
 (beschleunigte Aus-
härtung durch Aktivator 
DELO-QUICK 2002)

Anwendungsfelder 	� Automotive
	� Mobile Phone
	� Displays
	� Optoelektronik
	� Smart Label
	� Leiterplatte

	� Automotive
	� Mobile Phone
	� Displays
	� Optoelektronik
	� Organische  
Elektronik
	� Smart Card
	� Leiterplatte

	� Automotive
	� Mobile Phone
	� Displays
	� Optoelektronik
	� Photovoltaik
	� Leiterplatte

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Magnetverklebungen

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Magnetverklebungen
	� Smart Label
	� Smart Card
	� Leiterplatte
	� Microelectronic 
 Packaging
	� Verguss

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Geräte- und 
 Anlagenbau
	� Leiterplatte
	� Verguss

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Geräte- und 
 Anlagenbau
	� Leiterplatte
	� Verguss

	� Automotive
	� Elektromotoren
	� Geräte- und 
 Anlagenbau
	� Leiterplatte
	� Verguss

	� Automotive
	� Geräte- und 
 Anlagenbau
	� Leiterplatte

Besondere  
Eigenschaften *

	� Extrem schnelle 
 Aushärtung
	� Hoher  
Spannungsausgleich
	� Hoher 
 Schälwiderstand
	� Hohe optische  
Klarheit und  
UV-Beständigkeit
	� Universell gute  
Haftung
	� Verkleben undurch-
strahlbarer Bauteile 
mit Voraktivierung

	� Hohe thermische   
und Medien-
beständigkeit
	� Ausgasungsarm
	� Optisch klar und  
vergilbungsstabil 
auch bei hohen  
Temperaturen
	� Hohe Ionenreinheit
	� Geringes  
Korrosions potential
	� Hohe Barriere wirkung 
gegen Wasser
	� Verkleben undurch-
strahlbarer Bauteile 
mit Voraktivierung

	� Zweiter Härtungs-
mechanismus zur  
sicheren Härtung  
in Schattenzonen
	� Warm härtung  
nach  Lichtfixierung 
 produktabhängig 
 zwingend erforderlich

	� Anaerob und  
lichthärtende,  
einkomponentige 
Klebstoffe
	� Exzellente  
Metallhaftung
	� Gute Haftung auch 
auf bestimmten 
Kunststoffen
	� Spannungs - 
aus gleichend  
und schlagzäh

	� Hohe thermische und 
Medien beständigkeit
	� Hohe Festigkeiten 
auch bei höheren 
Temperaturen
	� Gute Haftung auf 
vielen Metallen und 
Kunststoffen
	� Große Eigenschafts-
vielfalt (z. B. hoher  
Tg, kleiner CTE, 
Niedrigtemperatur-
härtung ab +60 °C)

	� Hohe thermische und 
Medien beständigkeit
	� Hohe Scherfestigkeit 
auf Metallen und 
 bestimmten Kunst-
stoffen
	� Z. T. sehr guter 
 Schälwiderstand und 
Haftung auf glatten 
Oberflächen 
	� Produkte mit  
unterschiedlichen 
Aushärtungs-
geschwindigkeiten 
verfügbar

	� Hohe Festigkeiten bei 
guter Elastizität
	� Hoher 
 Schälwiderstand
	� Produkte mit  
unterschiedlichen 
Aushärtungs-
geschwindigkeiten 
verfügbar

	� Dauerhafte  Flexibilität
	� Sehr gut 
 alterungsstabil
	� Sehr hoher  
Temperatur-
einsatzbereich

	� Speziell zur  
schnellen Fixierung 
von Bauteilen
	� Universelle Haftung 
auf Metallen,  
Keramik, vielen 
Kunststoffen und 
Elastomeren

*  Die Stärken zeigen an, in welchen Gebieten die Produktgruppen besonders leistungsfähig sind. 
Je nach Produkt können diese Stärken jedoch unterschiedlich ausgeprägt sein.

Alle Produkte sind
 � Lösungsmittelfrei 
 � Konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU

Viele Produkte sind halogenfrei nach bzw. in 
Anlehnung an IEC 61249-2-21. Details finden 
Sie im jeweiligen Technischen Datenblatt.

AC = Anisotropic Conductive
AD = ADhesive
CR = Casting Resin
DA = Die Attach
DB = Dual Bonding
DF = Dam & Fill
DI = Dual Initiator
FR = Flame-Retardant

LA = Light-Activated
GE = General Encapsulant
HT = High Temperature
KB = KATIOBOND
OB = Optical Bonding
SJ = Structural Joining
UB = Universal Bonding

Nummernschlüssel



DOSIEREN AUSHÄRTEN BERATENKLEBSTOFFE

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und 
dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck unter 
Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art 
und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung 
konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind 
typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder 
Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar. Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend 
auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, 
etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. 
Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

© DELO – Diese Broschüre ist einschließlich aller ihrer Bestandteile urheberrechtlich ge schützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich durch das Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, 
bedarf der vorherigen Zustimmung von DELO. Dies gilt  insbesondere für  Verviel fältigungen, Verbreitungen, Bearbeitungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Speicherung, 
Verarbeitung,  Vervielfältigung und Verbreitung unter Verwendung elektronischer Systeme.

KONTAKT

 Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

 X Deutschland · Windach / München

 X China · Shanghai

 X Japan · Yokohama

 X Malaysia · Kuala Lumpur

 X Singapur

 X Südkorea · Seoul

 X Taiwan, China · Taipei

 X Thailand · Bangkok

 X USA · Sudbury, MA

www.DELO.de

01/21


